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Abstract (en)
The method removes insulation from flat flexible cables or FFCs, esp. extruded FFCs. Two coxial laser beams aligned facing each other are used
to remove the extrudate (6). The flat cable is disposed in the plane of symmetry between the two laser sources (3,4) and the two laser sources
are activated alternately by means of a control unit (8). A cover is provided before each laser which is only removed when that laser is activated.
Independent claims also cover an apparatus for carrying out the method.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abisolieren von Flachleitern, sogenannten FFCs (1), insbesondere von extrudierten FFCs, mittels
Laserstrahlen und Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwei koaxial zueinander
angeordnete und aufeinander gerichtete Laserquellen (3, 4) zur Entfernung des Extrudates verwendet werden, dass sich der Flachleiter (1) im
wesentlichen in der Symmetrieebene zwischen den beiden Laserquellen (3, 4) befindet und dass die beiden Laserquellen alternierend aktiviert
werden. Bevorzugt ist vorgesehen, dass zumindest während der Aktivierung einer der Laserquellen (3, 4) eine laserstrahlundurchdringliche
Abdeckung (13, 14) zwischen den Flachleiter (1) und die nicht aktivierte Laserquelle (3, 4) eingebracht wird. <IMAGE>
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